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Abstract (en)
[origin: US5801608A] The relay has a magnet system with an armature that operates on a switching spring via an actuating element. This switching
spring has a frame-shaped contact spring as well as a fork-shaped reset spring, intermeshed in one plane and mutually decoupled, whereby the
reset spring guides the actuating element via at least two linkage points lying in a line parallel to the pivot axis. The relay of the present invention
provides a compact construction with few individual parts and a very low-friction operation.

Abstract (de)
Das Relais besitzt ein Magnetsystem mit einem Anker (44), welcher Uber ein Betatigungsglied (3) auf eine Schaltfeder (21) wirkt. Diese Schaltfeder
besitzt in einer Ebene ineinanderliegend und gegenseitig entkoppelt eine rahmenférmige Kontakifeder (22) sowie eine gabelférmige Ruckstellfeder
(23), wobei letztere Gber mindestens zwei in einer Linie parallel zur Schwenkachse liegende Anlenkpunkte (23b,33) das Betatigungsglied (3) fuhrt.
Dadurch ergibt sich ein kompakter Aufbau mit wenig Einzelteilen und mit einer sehr reibungsarmen Betétigung. <IMAGE>
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